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内容概要

　　《中国集成电路产业黄金十年：纪念国发〈2000〉18号文件颁布十周年》由成就篇、政策篇、公
共服务篇、技术创新篇、人才篇、企业篇、区域发展篇和展望篇构成，全面总结了&ldquo;黄金十
年&rdquo;我国集成电路产业发展的成就和经验，分析了集成电路产业发展的政策措施，展示了集成电
路公共服务体系建设和人才培养成就，汇集了集成电路技术的十年创新成果、典型企业以及我国各地
集成电路产业的发展成就，描绘了集成电路产业&ldquo;十二五&rdquo;发展的美好前景。
　　《中国集成电路产业黄金十年：纪念国发〈2000〉18号文件颁布十周年》是一部全面了解中国集
成电路产业发展历程、剖析产业发展现状、洞察产业未来发展趋势的综合性、权威性、指导性著作，
对各级领导干部、行业主管、专业研究人员以及软件企业具有很强的参考价值。
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编辑推荐

工业和信息化部软件与集成电路促进中心编著的《中国集成电路产业黄金十年——纪念国发18号文件
颁布十周年》由成就篇、政策篇、公共服务篇、技术创新篇、人才篇、企业篇、区域发展篇和展望篇
共八篇组成，系统回顾和总结了过去十年我国集成电路产业的发展成就和经验，展望了未来发展的美
好前景。
其中，成就篇综述了十年来集成电路产业、政策、公共服务、技术创新、人才培养、企业和区域发展
概况；政策篇分析了促进“黄金十年”集成电路产业发展的相关政策措施；公共服务篇介绍了产业公
共服务体系建设情况；技术创新篇汇集了集成电路技术的发展历程及取得的创新成果；人才篇回顾了
集成电路人才培养和服务的相关状况，并对今后发展进行了展望；企业篇汇集了典型企业的十年发展
历程和取得的成就；区域发展篇汇总了主要省区市集成电路产业发展的概况及展望；展望篇描绘了我
国集成电路产业的美好前景。
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